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关于举办第二届未来颗粒前沿论坛的通知（第一轮）

各有关单位和科技工作者：

为更好地促进颗粒学与粉体相关领域学术交流、推动学科发展和技术创新、
助力人才成长和高水平创新后备力量建设，由中国颗粒学会主办的第二届未来颗
粒前沿论坛将于 2025 年 4 月 18-20 日在陕西省西安市举办。

本届论坛以“共探颗粒学科前沿，共谋未来产业发展”为主题，围绕颗粒学
相关的科学前沿、学术热点、研发进展、产业趋势和人才成长等主题展开交流，
以拓宽青年科技工作者学术视野、激发科研灵感、打造互动合作交流成长平台。

本届论坛现公开征集颗粒学和粉体及其与能源、环境、材料、化工、医药和
健康等领域的前沿分论坛及下设活动，下设活动包括但不限于学术报告、沙龙、
青年托举交流会、研究生专场和培训班等，欢迎各单位和科技工作者积极申报，
内容见《关于征集“第二届未来颗粒前沿论坛”分论坛及下设活动的通知》。

本论坛面向广大颗粒学与粉体及其能源、环境、材料、化工、医药和健康等
领域科技工作者征集科技论文（摘要），并设置研究生相关活动，欢迎踊跃投稿。

本论坛同期将举办颗粒/粉体仪器、设备、产品和应用展，展览内容包括：颗
粒测试分析仪器、颗粒/粉体制备设备、颗粒/粉体产品、颗粒/粉体在化工、能源、
材料、医药和环境等中的应用，欢迎相关企业和科研院所等积极报名参展。

一、征稿信息
1. 会议和投稿网址：2ndFPFF.csp.org.cn
2. 征文要求为详细摘要，请采用Word排版并上传，格式请前往会议网站下载。

3. 摘要提交截止日期：2025年 2月 28日。

投稿过程中有任何问题请随时联系会务组。

二、重要时间节点

2024年 12月 27日 第一轮通知

2025年 2月 15日 第二轮通知

2025年 2月 28日 早鸟价截止

2025年 2月 28日 征稿截止

2025年 3月 15日 第三轮通知

2025年 4月 18-20日 论坛举行

会场投稿：魏杞娜（010-62647647，13053798115，weiqina@ipe.ac.cn）
财务发票：韩秀芝（010-62647647，13521432868，xzhan@ipe.ac.cn）
展览赞助：李京红（010-62647647，13801242411，lijinghong@ipe.ac.cn）
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